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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)提出并归口。
本标准起草单位:西安瑞福莱钨钼有限公司、北京天龙钨钼科技股份有限公司、宁波江丰电子材料

股份有限公司、北矿新材科技有限公司、湖南有色新材料科技有限公司、宜兴市科兴合金材料有限公司、
有研亿金新材料有限公司。

本标准主要起草人:淡新国、侯军涛、李长亮、苏国平、王学泽、刘家均、李鹏、俞叶、熊晓东。
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钼  靶  材

1 范围

本标准规定了溅射镀膜用钼靶材的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书

和合同(或订货单)内容。
本标准适用于采用粉末冶金烧结方法和烧结后再压力加工方法制造的钼靶材,该靶材主要适用于

光伏太阳能面板、平面显示器和触摸屏面板制造等行业。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T3876 钼及钼合金板

GB/T4196 钨、钼条密度测定方法

GB/T4197 钨、钼及其合金的烧结坯条、棒材晶粒度测试方法

GB/T4325(所有部分) 钼化学分析方法

GB/T17792 钼及钼合金棒

YS/T837 溅射靶材-背板结合质量超声波检验方法

JB/T4009 接触式超声纵波直射探伤方法

3 要求

3.1 产品分类

产品按供货状态分为烧结态和压力加工态两类,其制造方法、供货状态及形状见表1。

表1 产品制造方法、供货状态及形状

制造方法 供货状态 形状

烧结—机加工 烧结态

烧结—压力加工—再结晶退火—机加工 压力加工态
矩形、管形

3.2 化学成分

靶材的化学成分应符合表2的规定。

3.3 密度

烧结态靶材的密度应大于9.6g/cm3;压力加工态靶材的密度应大于10.0g/cm3。

3.4 晶粒尺寸

靶材晶粒尺寸应符合表3规定,并且晶粒分布均匀。
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